UWAGA!

Prosze na biezaco sprawdzac¢ uaktualnienia planu!
W lewym gérnym rogu kazdego arkusza znajduje sie
data aktualizacji.

Wazne - kazdy arkusz moze posiadac inng date.

Prosze takze o sprawdzenie zgodnosci zaje¢ w planie(]
z indywidualnym zleceniem zaje¢ dydaktycznych!
(dotyczy pracownikéow).

Wszelkie uwagi, korekty i zmiany w planie nalezy
zgtaszaé do dr inz. Wiestawa Walkowiaka,

pok. 105-4H, tel. 94 34 86 638,

e-mail: wieslaw.walkowiak@tu.koszalin.pl



- godziny zarezerwowane na zajgcia z jgzykow obcych (wg indywidualnych zapisow w systemie USOS)
KI/AT/AP/AS - Komunikacja interpersonalna/ Analiza Transakcyjna/ Autoprezentacja/ Asertywno$¢
WP/TTM/TAU/MN - Warsztaty psychoedukacyjne/ Trening tworczego myslenia/ Techniki aktywnego uczenia si¢/ Mnemotechniki

15.10. WTiIE Studia stacjonarne semestr I rak
2018 Mechatronika Inz. Biomedyczna 2019

p 7-8 Grafika inzynierska i zapis konstrukcji Nauka o materiatach I 7-8
8-9 N.Chamier-Gliszczynski 208-4G A.Czyzniewski 105-2H 8-9

o 9-10 GiZK éw. N.Chamier-Gliszczynski 208-4G WP/TTM/TAU/MN A.Czarnota 105-2H 9-10
N 10-11 Alech + Chemia ogolna ¢w. E.Dobruchowska 105-2H 10-11
I 11-12 3 3’6 ra (2‘36012) Podstawy miernictwa 11-12
E[12-13 ~anus 24 0.Lupicka-Maciejewska 205-1H 12-13
D| 13-14 KI/AT/AP/AS KI/AT/AP/AS 13-14
z[14-15 W W 1415
1] 15-16 15-16
Al 16 -17 16 - 17
p | 17-18 17 -18
E 18 - 19 18 -19
K 19 - 20 19 - 20
20 - 21 20 - 21

7 - 8_ Grafika inzynierska i zapis konstrukcji 7-8

8-9 N.Chamier-Gliszczynski 208-4G 8-9
9-10 — 9-10
10-11 10-11
W12 11-12
T[12-13 12-13
O] 13-14 Ochrona wlasnosci intelektual Ochrona wiasn. intelekt.(15 godz.) M. Blazgj 2018) | 13-14
R| 14-15 gjowska 102B (od 9.10.2018) 17K ¢w. N.Chamier-Gliszczyfski 208-4G 14 - 15
E| 15-16 15-16
K| 16-17 16 - 17
17 -18 17-18
18- 19 18 -19
19 - 20 19 - 20
20 - 21 20 - 21
7-8 7-8

8-9 8-9
9-10 Fizyka elementarna Chemia ogolna 9-10
10-11 J.Ratajski 105-2H E.Dobruchowska/E.Czerwinska 301-2H 10-11
S 11-12 WP/TTM/TAU/MN A.Czarnota 105-2H Fizyka I (w+éw.) 11-12
R 12 -13 Whprowadzenie do mechatroniki J.Ratajski 301-2H 12 -13
o 13-14 I.Maciejewski 206-3G Matematyka | 13-14
14 - 15 AlJacko 1G 14 - 15
P 15-16 15-16
Al 16-17 Matematyka I ¢w. 16-17
17-18 AJacko 105-2H 17 -18
18- 19 18 -19
19 - 20 19 - 20
20 - 21 20 - 21
7-8 7-8

8-9 Technologie informacyjne 8-9
9-10 R.Pawlikowski 302H 9-10
Z1-12 11-12
W[ 12-13 Grafika komputerowa (w+éw.) 12-13
Al 13-14 R.Knitter 208-4G Komputer i programowanie (w+¢w.) 13-14
R| 14-15 K.Mydtowska 302H 14 - 15
T] 15-16 15-16
El 16-17 16 - 17
K|17-18 17-18
ig : ;8 Zajecia z wychowania fizycznego - zgodnie z indywidualnym zapisami na zajecia w SWFiS PK ig : ;g
20 - 21 20 - 21
7-8 7-8

8-9 Komputer i programowanie ¢w. A.Blazejewski 208-4G 8=
9-10 9-10
pl 10-11 Komputer i programowanie K.Kaminski 208-4G 10-11
I 11-12 Rachunek rozniczkowy i catkowy (w+éw.) Loz
A 12-13 K. Wierzcholski 301-2H Loy
T 13-14 13-14
14 - 15 14 - 15
EC15-16 15-16
K[16-17 16- 17
17-18 17 -18
18- 19 18- 19

19 - 20 W.W.

LEGENDA:




1411, WTIE Studia stacjonarne semestr III Lok
2018 Mechatronika Inz. Biomedyczna 2019
P 7-8 | | 7-8
8-9 Materialy niemetalowe i nanomateriaty Lab. elektrotechnijki 8-9
O 9-10 D.Herman/M.Pancielejko 205-1H W 9-10
N 10-11 Systemy zarzadzania relacyjnymi bazami danych (w+¢éw.) Mechanika techniczna 10-11
I 11-12 A Bfazejewski 208-4G S. Glowinski 301-2H 11-12
E[12-13 Wytrzymato$¢ materiatow Mikrobiologia lab. 12 -13
D 13-14 B.Wilczynski 301-2H E.Czerwinska 208-7H 13-14
Z| 14-15 Analiza matematyczna (powtarzanie przedmiotu) 14 - 15
1| 15-16 J.Janus 105-2H 15- 16
Al 16 -17 16 - 17
p | 17-18 17-18
E 18 - 19 18 - 19
K 19 - 20 19 - 20
20-21 20-21 |
7-8 7-8
8-9 16w i procesow ciaglych ¢w. Tech. cyfrowa i mikroproc. K.Mydtowska/P. Ceynowa 206-3G 8-9
9-10 W Technika cyfrowa i mikroprocesorowa K.Mydlowska ¢w. 206-3G 9-10
10-11 ato$¢ materialow ¢w. ika techniczna ¢w. S. Glowinski 205-1H 10-11
WI11-12 W Probalilistyka i statystyka ¢w. P.Stepien 206- 11-12
T[12-13 | | 12-13
ol 3-4|  —mm— e 13- 14
R] 14-15 14 -15
E| 15-16 15-16
K| 16-17 T 16 - 17
17 -18 17 -18
18 - 19 18 - 19
19 - 20 19 - 20
20 - 21 20 - 21
7-8 Podstawy chemii fizycznej (w+éw.) 7-8 |
8-9 Lab. techniki cyfrowej Lab. inz. materialowej E.Dobruchowska 205-1H 8-9
9-10 S.Pecolt 206-3G A.Czyzniewski 7-6H Sensoryka i medyczna technika pomiarowa 9-10
10-11 Lab. inz. materialowe;j Lab. techniki cyfrowej K.Mitura 205-1H/101-5H/201-2H 10-11
$ 11-12 A.Czyzniewski 7-6H S.Pecolt 206-3G SiMTP ¢w. K.Mitura 205-1H 11-12
R 12 -13 Programowanie obiektowe urzadzen ¢w. K.Dorywalski 208-4G Nauka o materiatach II 12 -13
o 13-14 Programowanie obiektowe urzadzen K.Dorywalski 208-4G A.Czyzniewski 105-2H 13-14
14 - 15 Modele sygnatow i procesow ciagtych Mikrobiologia 14 - 15
D 15- 16 S.Bartkiewicz 206-1G E.Czerwinska 301-2H 15-16
Al16-17 16-17
17 -18 17 -18
18- 19 18- 19
19 - 20 19 - 20
20 - 21 20 - 21
7-8 7-8
o T 23
9-10 9-10
C 10-11 Sterowniki programowalne (w+¢w.) LEiTMP P.Ceynowa 206-3G/204H 10-11
ZM11-12 P.Znaczko 301-2H ~techniki cyfrowej K. Mydlowska 206-3G 11-12
W[ 12-13 DPZ/ISKZ/SiTPP A.Czarnota 205-1H Probalilistyka i statystyka 12 -13
Al 13-14 LMiM/LKTP K.Wierzcholski 301-2H 13-14
R| 14-15 O. Lupicka-Maciejewska 203G Grafika komputerowa (w+¢w.) 14 - 15
7] 15-16 LMiM/LKTP R.Knitter 208-4G 15-16
El 16-17 O.Lupicka-Maciejewska 203G 16 - 17
K|17-18 17 -18
18- 19 18- 19
19 - 20 19 - 20
20 - 21 20 - 21
7-8 7-8
8-9 Prac. obl. i lab. elektrg; 8-9
9-10 . 9-10
pl 10-11 rtkiewicz 202G/5-2G 10- 11
jL11-12 Prac. obl. i lab. elektrg 11-12
12 -13 . 12 -13
'.? 13-14 Bartkiewicz 202G/5-2G 13- 14
14 -15 14-15
EC15-16 15-16
K 16-17 16 - 17
17-18 17-18
18- 19 18- 19
19 - 20 W.W.
LEGENDA:

- godziny zarezerwowane na zaj¢cia z jgzykow obcych (wg indywidualnych zapisow w systemie USOS)

DPZ/ISKZ/SiTPP - Poradnictwo zawodowe: Diagnoza predyspozycji zawodowej/Indywidualna
Sciezka kariery zawodowej/Strategia i techniki poszukiwania pracy

LEITMP - Laboratorium Elektroniki i Techniki Mikroprocesorowej

LMiM/LKTP - Lab. miernictwa i metrologii/Lab. komputerowych technologii pomiarowych

SiIMTP - Sensoryka i medyczna technika pomiarowa



LSP - Lab. systemow pomiarowych

SIRSiO - Sztuczna inteligencja, rozpoznawanie sygnatow i obrazow

SIRS/SIRO - Sztuczna inteligencja, rozpoznawanie sygnatow/obrazow
LSIA/LPA - Lab. sterowania i automatyki/Lab. podstaw automatyki
SNDP - Systemy naprawczo-diagnostyczne pojazdow

13.11. WTIE Studia stacjonarne semestr V rak
2018 Mechatronika Inz. Biomedyczna 2019
Specjal. MiDP SMiS Informatyka Medyczna

P 7-8 7-8

8-9 Podstawy mechaniki osrodkéw ciaglych 8-9

o 9-10 B.Wilczynski 301-2H Lab. biomateriatéw E.Czerwinska 9-10
N 10-11 Systemy komputerowe czasu rzeczywistego (w+¢éw.) 2 materiatowej A.Czyzniewski 7-6H 10-11
1112 K.Dorywalski 206-3G 11-12
E[ 12-13 Architektura i oprogram. wbudowanych systemow komputerowych Propedeutyka nauk medycznych (w+¢éw.) 12 -13
Dl 13-14 A Blazejewski 206-3G K.Mitura 1G/101-5H 13-14
Z| 14-15 Lab. sys. pomiar. i diagost.pojazdow 14 - 15
| 15-16 J.Fiuk 6-2G 15- 16
Al 16-17 16 - 17
gl 17-18 17 -18
E 18- 19 18 -19
K 19 - 20 19 - 20
20-21 20 - 21

7-8 7-8

8-9 8-9
9-10 9-10
10-11 10-11
WITiL-12 11-12
Tl 12-13 12-13
O] 13-14 13-14
R] 14-15 Przedsigbiorczo$¢ innowacyjna (w+¢w.) 14 - 15
E|_15-16 A.Czarnota 103G 15- 16
K 16 - 17 Metody projektowania i eksploatacji systemoéw mechatronicznych 16 - 17
17-18 S.Chamera 208-4G 17-18
18- 19 Podstawy konstrukcji mechanicznych w mechatronice 18 -19
19-20 S.Chamera 208-4G 19 - 20
20 - 21 20 - 21

7-8 Komp. prac. projekt. Lab. robotyki i napedow 7-8

8-9 R.Knitter 208-4G P.Znaczko 6-2G 8-9

9-10 Lab. robotyki i napedow Komp. prac. projekt. LSiA/LPA 9-10
10- 11 P.Znaczko 6-2G R.Knitter 208-4G W 10-11
$ 11-12 Podstawy konstrukcji mechatronicznych w mechatronice ¢w. R.Knitter 206-1G SIRSIO Z.Suszynski 208-4G 11-12
R 12 - 13 SIRS/SIRO (w+éw.) Podstawy konstrukcji mechanicznych+CAD 12 -13
o 13-14 Z.Suszynski 205-1H (w+¢éw.) R Knitter 206-1G 13-14
14 - 15 Prog. obiekt. maszyn i urzadzen K.Dorywalski 208-4G | 14 - 15
DF15-16 W 15-16
A 16 - 17 Lab. ster. i autom. ~Dorywalski 208-4G 16 - 17
17-18 fewicz 205-2G 17-18
18- 19 18 -19
19 - 20 19 - 20
20 - 21 20 - 21

7-8 PiZPMP |.Maciejewski 206-3G . 7-8

8.9 PiZPMIi — Lab. ster. i aut(_)m.205 4 )

9-10 S.Pecolt 206-3G ewicz £05- Fizyka i technika medyczna 9-10
C 10-11 SNDP LSP O.Lupicka-Maciejewska L.Szparaga 103G 10-11
ZIM11-12 R.Pawlikowski 206-1G 202G/302H Robotyka i napedy P.Zaporski 103G 11-12
WI 12-13 Inzynieria wytwarzania i napraw Robotyka i napgdy éw. P.Znaczko 103 12 -13
Al 13-14 A.Czyzniewski/M.Pancielejko 206-1G Przedsigbiorczo$¢ innowacyjna (w+¢éw.) 13-14
Rl 14-15 Sensory i systemy pomiarowe A.Czarnota 205-1H 14 - 15
T| 15-16 O.Lupicka-Maciejewska 206-1G 15 -16
El _16-17 16 - 17
K|l_17-18 17-18
18- 19 18-19
19 - 20 19 - 20
20 - 21 20 - 21

7-8 7-8

8-9 8-9

9-10 9-10
pl_10-11 10-11
I 11-12 11-12
A 12 -13 12 -13
T 13-14 13-14
14 -15 14-15
ET15-16 15-16
KI16-17 16-17
17-18 17 -18
18- 19 18- 19

19 - 20 W.W.

LEGENDA:




LTMIiNSA - Lab. technologii montazu i napraw systemow automatyzacji PD - Proseminarium dyplomowe

MSPB - Modelowanie systemow i proceséw biologicznych
OPiSUR - Organizacja produkcji i stuzb utrzymania ruchu
OPPiSUR - Organizacja parku pojazdow i stuzb utrzymania ruchu

PPBDIIM - Pracownia projektowa baz danych i informatyki medycznej
PPBDIIM - Pracownia projektowa baz danych i informatyki medycznej
TMIiNSA - Technologia montazu i napraw systemow automatyzacji

17.10. WTiIE Studia stacjonarne semestr VII r.ak.
2018 Mechatronika Inz. Biomedyczna 22%113/
Specjal. MiDP SMiS Informatyka Medyczna Nanotechnologie biomedyczne
pl_'- 8 7-8
8-9 Prac. proj. zas. infor. LTMINSA 8-9
O 9-10 K.Kaminski 302H P.Zaporski 6-1G/6-2G Prawne i etyczne aspekty inzynierii biomedycznej 9-10
N 10-11 Lab. technologiczne pojazdow Prac. proj. zas. infor. K.Mitura 1G 10-11
IIE i; ~ ié TeChJ;/'\j)i/Ltjvl;Gi_iSpraW K.Kaglpi?;ﬁi; 02H Elektroniczna aparatura medyczna (w+¢éw.) i; - 1;
D[ 13-14 J.Fiuk 6-2G/302H P.Zaporski 201G P.Ceynowa 105-2H 13-14
Z| 14-15 Architektura i oprogram. wbudowanych systeméw komputerowych 14 - 15
1| 15-16 A Blazejewski 206-3G 15-16
Al 16-17 16 - 17
p | 17-18 17-18
gl 18-19 18-19
K 19 - 20 19 - 20
20 -21 20 - 21
7-8 7-8
8-9 OPPiSUR TMINSA 8-9
9-10 R.Pawlikowski 301-2H P.Zaporski 201G 9-10
10 - 11 | PD N.Chamier-Gliszczynski 206-3G PD T.Krzyzynski 103G 10-11
WIrT-12 11-12
T 12-13 12-13
Ol 13-14 13-14
R] 14-15 14 - 15
el 15-16 Implanty i sztuczne narzady 15-16
k|l 16-17 K.Przybyt 205-1H 16 - 17
17 - 18 Technika radiologii i radioterapii/Podstawy radiologii i radioterapii 17 - 18
18-19 1.Majbroda 205-1H 18-19
19 - 20 19 - 20
20 - 21 20 - 21
7-8 Bioinformatyka 7-8
8-9 K.Mydtowska 302H 8-9
9-10 PPBDIIM 9-10
10 - 11 P.Ceynowa 302H 10-11
$ 11-12 MSPB 11-12
R 12-13 Inzynierski projekt L.Szparaga/K . Mydlowska 302H 12-13
o 13-14 i egzamin dyplomowy 13-14
14 - 15 (samoksztatcenie) 14 - 15
P15-16 15-16
Al16-17 16-17
17 - 18 17-18
18-19 18-19
19 - 20 19 - 20
20 - 21 20 - 21
7-8 7-8
8-9 8-9
9-10 Termowizja w medycynie 9-10
Cl0-11 K.Mitura 205-1H 10- 11
ZIM11-12 Fizyka promien. jonizujacego 11-12
W[ 12-13 L.Szparaga 105-2H 12 -13
Al 13-14 Prosem. dyplomowe 13-14
R| 14 -15 J.Ratajski 105-2H 14 - 15
T] 15-16 15-16
gl 16-17 16 - 17
K 17 -18 17-18
18-19 18-19
19 - 20 19 - 20
20 - 21 20 - 21
7-8 7-8
8-9 8-9
9-10 Lab. napedow i f PPBDIiIM 9-10
=) 10 - 11 aczko 6-2G P.Ceynowa 302H 10-11
| 11-12 Prosem. dyplomowe Lab. apartury medycznej 11-12
12 - 13 E.Czerwinska 302H P. Ceynowa 105-2H/204H/201-2H | 12 - 13
'_? 13-14 Lab. apartury medycznej Lab. napedow i 13-14
14 - 15 P. Ceynowa 105-2H/204H/201-2H ~Znaczko 6-2G 14 - 15
E15-16 15-16
K[ 16-17 16-17
17-18 17-18
18-19 18-19
19 - 20 W.W.
LEGENDA:




° 3 ° 3 4
2.10. WTIE Studia stacjonarne II stopien semestr I Lok
2018 Mechatronika II° sem. 1 2019
Spec. PIESM
e 59
O 5-10 9-10
N[10-11 10-11
-1 11-12
El 12-13 12 -13
Dl 13-14 13-14
z| 14-15 14 - 15
|| 15-16 Inteligencja emocjonalna w procesie uczenia sie 15-16
Al _16-17 B.Krzyzynska 305-5H 16 - 17
t 17-18 Obliczenia inzynierskie (lab.+proj.) (AL
EjL8-19 JFiuk 206-3G 18-19
K |19-20 19-20
20 - 21 20-21 |
7-8 7-8
8-9 8-9
9-10 9-10
10-11 10-11
WM 12 11-12
T[12-13 12 -13
Ol 13-14 13-14
R| 14-15 14-15
E| 15-16 Optoelektronika i mikroelektronika (w+¢éw.) 15-16
kK| 16-17 K.Dorywalski 206-3G 16 - 17
17 - 18 Modelowanie i symulacja w projektowaniu mechatronicznym 17-18
18-19 K.Kaminski 103G 18- 19
19 -20 Mikro i serwonapedy P.Zaporski 206-1G 19 - 20
20 - 21 Mikro i serwonapedy ¢w. P.Znaczko 206-1G 20 - 21
7-8 7-8
8-9 8-9
9-10 9-10
10-11 10-11
$l 11-12 11-12
rRL12-13 12 -13
ol 13-14 13- 14
b 14 - 15 14-15
a2 3. angielski 205-1H B
17 - 18 Teoria systemOw mechatronicznych, projektowanie i eksploatacja 17 -18
18-19 S.Chamera 208-4G 18- 19
19-20 Teoria systeméw mechatronicznych, projektowanie i eksploatacia ¢ R Kenitter208=4C 19 - 20
20 - 21 —PTamowanic 1 zarzadzanie projektem P.Stepien 206-1G 20-21
7-8 7-8
8-9 8-9
9-10 9-10
C[10-11 10-11
ZI11-12 11-12
W[ 12-13 12 -13
Al 13-14 13-14
R[ 14-15 14-15
T| 15-16 Miernictwo wielko$ci nieelektrycznych Le-0p
=|Efes (w+6) P.Myslifski 205-1H 16-17
k| 17-18 17-18
18 - 19 Teoria i planowanie eksperymentu A.Blazejewski 206-3G 18- 19
19 - 20 Teoria i planowanie eksperymentu ¢w. I.Maciejewski 206-3G 19 - 20
20 - 21 20 - 21
7-8 7-8
8-9 8-9
9-10 9-10
10-11 10-11
P12 11-12
[ 12-13 12 -13
Al 13-14 13-14
T 14-15 14-15
E[15-16 15-16
K [16-17 16-17
17-18 17-18
18- 19 18 -19
19 - 20 19-20
20 - 21 W.w.

LEGENDA:



KWP(CAD)/W(CAM) - Komputerowe wspomaganie projektowania (CAP)/wytwarzania (CAM)

MSI/MES - Metody sztucznej inteligencji/Metody elementéw skonczonych MES

PiRO - Przetwarzane i rozpoznawanie obrazow

PiZKZ - Planowanie i zarzadzanie kariera zawodowa

3 . 3 . 4
2.10. WTIE Studia stacjonarne II stopien semestr III rak
2018 Mechatronika I1° sem. 111 Inz. Materialowa I1° sem. 111 2019
Spec. PiESM SRIRT PiKCwTiM

p 7-8 7-8
o 8-9 8-9
9-10 9-10
N[10-11 10-11
1112 11-12
E[12-13 12-13
Dl 13-14 13-14
Z| 14-15 14 - 15
|| 15-16 Komunikacja spolecz 15 - 16
Al _16-17 W 16- 17
p| 17-18 MSI/MES (w+éw.) PiRO 17 -18
E 18-19 B.Wilczyfiski 103G azejewski 302H 18-19
 |-19-20 KWP(CAD)/W 19-20
20 - 21 — “Raminski 103G 20 - 21
7-8 7-8

8-9 8-9
9-10 9-10
10-11 10-11
WIMi-12 11-12
T[12-13 12-13
O| 13-14 13-14
R| 14-15 14 - 15
E|l 15-16 Proseminarium magisterskie 15 - 16
kK| 16-17 T.Krzyzynski/N.Chamier-Gliszczynski 206-1G 16 - 17
17 -18 . ) 17 -18

Zaawansowane sterowanie (W+¢w.)

ig : ;g I.Maciejewski 206-3G 18 : ;g
20-21 Zaawansowane sterowanie (lab.) I.Maciejewski 206-3G 20-21
7-8 7-8

8-9 Magisterskie seminarium dyplomowe 8-9
9-10 D.Herman 206-1G 9-10
; 10-11 Lab. kompozytow ceramicznych 10-11
| M D.Herman 10-2H L
r|I12-13 12 -13
0 13-14 Komum. spotecz. M.Gojzewski 302H 13-14
14 - 15 PiZKZ M.Gojzewski 302H 14 - 15
2 15-16 Planowanie i zarzadzanie karier; 15- 16
Al 16-17 w 16 - 17
17 -18 17 -18
18 -19 Systemy czasu rzeczywistego (w+¢w.) 18 -19
19 -20 K.Dorywalski 206-3G 19 - 20
20 - 21 20 - 21
/-8 Lab. inzynierii biomaterjale godz.) /-8

8-9 Fritewski 7-1H/7-6H 8-9
9-10 9-10
C 10-11 Metody badan mat./Ekspertyzy mater. 10-11
ZIM11-12 W.Gulbifiski 1G 11-12
W[12-13 12-13
Al 13-14 13-14
R| 14-15 14 - 15
T 15-16 15- 16
[ 16-17 16 - 17
k|L17-18 17 -18
18-19 18-19
19 - 20 19 - 20
20 - 21 20 - 21
7-8 7-8

8-9 8-9
9-10 9-10
p 12 : ]1_; Mag.isterska.prgcaldyplomowa 12 : E

i egzamin dyplomowy

! 12-13 (samoksztatcenie) 12-13
Al 13-14 13-14
T| 14-15 14 - 15
El 15-16 Magisterska praca dyplomowa 15-16
K|-16-17 i egzamin dyplomowy Magisterska praca dyplomowa 16-17
17-18 (samoksztalcenie) i egzamin dyplomowy 17-18
18-19 (samoksztalcenie) 18 - 19
19 -20 19 -20

20 - 21 W.W.

LEGENDA:




